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(57)摘要

本发明公开了一种基于溅射工艺的LED显示

线路板及其制备方法。一种基于溅射工艺的LED

显示线路板制备方法，包括以下步骤：a)制备多

层板，多层板设置有至少一绝缘表面；b)在绝缘

表面设置遮挡膜，遮挡膜设置有图形化的镂空；

c)对遮挡膜进行溅射工艺，在遮挡膜表面和镂空

内沉积得到导电层；d)去除遮挡膜和遮挡膜表面

的导电层，留下镂空内的导电层形成线路层。本

发明中，该线路层中的线路线宽和间隙最小可达

到1um，满足小间距LED显示屏中Micro LED技术

和mini LED技术的应用要求。
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1.一种基于溅射工艺的LED显示线路板制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

a)制备多层板，所述多层板设置有至少一绝缘表面；

b)在绝缘表面设置遮挡膜，所述遮挡膜设置有图形化的镂空；

c)对遮挡膜进行溅射工艺，在遮挡膜表面和镂空内沉积得到导电层；

d)去除遮挡膜和遮挡膜表面的导电层，留下镂空内的导电层形成线路层。

2.由权利要求1所述一种基于溅射工艺的LED显示线路板制备方法制得的LED显示线路

板，其特征在于，包括有多层板，所述多层板设置有至少一绝缘表面，所述绝缘表面置有溅

射沉积得到的线路层。

3.根据权利要求2所述LED显示线路板，其特征在于，所述多层板由多层绝缘层叠加组

成，相邻的绝缘层之间设置有信号层。

4.根据权利要求3所述LED显示线路板，其特征在于，所述绝缘层设置有过孔，所述过孔

内填充有导电柱，所述导电柱使所述线路层和信号层电连接。

5.根据权利要求3所述LED显示线路板，其特征在于，所述绝缘层为有机绝缘层、无机绝

缘层或复合材料绝缘层。

6.根据权利要求5所述LED显示线路板，其特征在于，所述有机绝缘层为环氧树脂层，所

述无机绝缘层为玻璃层，所述复合材料绝缘层为玻璃纤维环氧树脂层。
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一种基于溅射工艺的LED显示线路板及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及半导体领域，尤其涉及一种基于溅射工艺的LED显示线路板及其制备

方法。

背景技术

[0002] 小间距LED显示屏包括有LED显示线路板，LED显示线路板表面设置有线路层，LED

晶片安装在线路层上且电连接。

[0003] Micro  LED技术，即LED微缩化和矩阵化技术，可以让LED晶片的尺寸小于50um。

Mini  LED技术，又名“次毫米发光二极管”，意指LED晶片的尺寸约在100um。

[0004] 传统LED显示线路板的LED线路层通过光刻、电镀、退膜以及蚀刻等工艺得到，LED

线路层中线路的线宽和间隙通常达到75um，难以满足Micro  LED技术和mini  LED技术的应

用要求。

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题是根据上述现有技术的不足，提供一种基于溅射工艺的

LED显示线路板及其制备方法，用以满足小间距LED显示屏中Micro  LED技术和mini  LED技

术的应用要求。

[0006] 本发明的技术方案如下：

一种基于溅射工艺的LED显示线路板制备方法，包括以下步骤：

a)制备多层板，所述多层板设置有至少一绝缘表面；

b)在绝缘表面设置遮挡膜，所述遮挡膜设置有图形化的镂空；

c)对遮挡膜进行溅射工艺，在遮挡膜表面和镂空内沉积得到导电层；

d)去除遮挡膜和遮挡膜表面的导电层，留下镂空内的导电层形成线路层。

[0007] 由上所述一种基于溅射工艺的LED显示线路板制备方法制得的LED显示线路板，包

括有多层板，所述多层板设置有至少一绝缘表面，所述绝缘表面置有溅射沉积得到的线路

层。

[0008] 进一步地，所述多层板由多层绝缘层叠加组成，相邻的绝缘层之间设置有信号层。

[0009] 进一步地，所述绝缘层设置有过孔，所述过孔内填充有导电柱，所述导电柱使所述

线路层和信号层电连接。

[0010] 进一步地，所述绝缘层为有机绝缘层、无机绝缘层或复合材料绝缘层。

[0011] 进一步地，所述有机绝缘层为环氧树脂层，所述无机绝缘层为玻璃层，所述复合材

料绝缘层为玻璃纤维环氧树脂层。

[0012] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：采用了溅射工艺在遮挡膜表面和镂

空内沉积得到导电层，并去除遮挡膜和遮挡膜表面的导电层，留下镂空内的导电层形成线

路层，该线路层中的线路线宽和间隙最小可达到1um，满足小间距LED显示屏中Micro  LED技

术和mini  LED技术的应用要求。
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附图说明

[0013] 图1是第一实施例的步骤a)的剖面图。

[0014] 图2是第一实施例的步骤b)的剖面图。

[0015] 图3是第一实施例的步骤c)的剖面图。

[0016] 图4是第一实施例的步骤d)的剖面图。

[0017] 图5是第二实施例的剖面图。

[0018] 图6是第三实施例的剖面图。

[0019] 附图标记

10-多层板，11-绝缘层，12-信号层，13-导电柱，  20-遮挡膜，21-镂空，  30-导电层，31-

线路层。

具体实施方式

[0020] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本发明作进一

步地详细描述。

[0021] 本发明提供的第一实施例，一种基于溅射工艺的LED显示线路板制备方法，包括以

下步骤：

a)  如图1所示，制备多层板10，多层板10设置有至少一绝缘表面；

b)  如图2所示，在绝缘表面设置遮挡膜20，遮挡膜20设置有图形化的镂空21；

c)  如图3所示，对遮挡膜20进行溅射工艺，在遮挡膜20表面和镂空21内沉积得到导电

层30；

d)  如图4所示，去除遮挡膜20和遮挡膜20表面的导电层30，留下镂空21内的导电层30

形成线路层31。

[0022] 如图5所示，本发明提供的第二实施例，由第一实施例制得的LED显示线路板，包括

有多层板10。多层板10一表面为绝缘表面，绝缘表面置有溅射沉积得到的线路层31。多层板

10的另一表面设置有线路层32，该线路层32可以由其它工艺得到。其中，线路层31用于贴装

LED晶片，线路层32用于贴装IC器件。

[0023] 多层板10由多层绝缘层11叠加组成，相邻的绝缘层11之间设置有信号层12。其中，

第二实施例中绝缘层11有三层，信号层12有二层。需要说明的是，本领域技术人员可以根据

实际需求，增加或减少绝缘层11和信号层12的数量。

[0024] 绝缘层11设置有过孔，过孔内填充有导电柱13，导电柱13使线路层31和信号层12

电连接。

[0025] 绝缘层11为有机绝缘层、无机绝缘层或复合材料绝缘层。有机绝缘层为环氧树脂

层，无机绝缘层为玻璃层，复合材料绝缘层为玻璃纤维环氧树脂层。其中，第二实施例中优

选绝缘层为复合材料绝缘层。

[0026] 如图6所示，本发明提供的第三实施例，由第一实施例制得的LED显示线路板。第三

实施例与第二实施例的区别在于：多层板10两表面均为绝缘表面，两绝缘表面置有溅射沉

积得到的线路层31。其中，一线路层31用于贴装LED晶片，另一线路层31用于贴装IC器件。

[0027] 以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已，当然不能以此来限定本发明的权利范

围，因此依本发明权利要求所作的等同变化，仍属本发明所涵盖的范围。
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